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HTM-3052打标机



















	软件优化
	1.设备软件具有自动log out功能：可以设定时间，在设定时间内，软件需要自动退出登录权限，再需要界面操作必须先log in（此功能适用于软件OP/EE/PE/OEM所有权限）；
2.机台所有Config/recipe设置需要有范围提示（min--max）
3.机台报警区分warning和alarm功能，并有相应的报警机制，可设置区分事件等级。
4.非工程权限下EAP锁定，人员无法手动作业，只能EAP作业
5.Mark相似度可以设定为公共参数，也可以单个机种自由设定，左右两个Mark可以使不同图形，分别管理比对。
6.根据Mapping指定位置或区域进行打标作业，可以根据读取Map不同die打不同的字符
7.根据现有的MARK点选取光源及CCD，影像系统能够升级，可对Mark点进行软件修复，已做到对异常mark的自我修复功能，如：Mark缺损，边缘锯齿等。（解决方法：自我修复无法做到，如果mark点是在固定地方确实，可以优化模板，忽略掉固定部分。如果缺失比较大，可以针对现有情况，重新做模板）

8.整版打标无需再次CCD对位，若有再次对位，需对比两次坐标差异，若差异超过5um/1°则报警提示无法作业。
9.设备软件或硬件需具备Offset功能，以解决Wafer上不规则的打标偏移现象
10.即根据产品芯片的数量，机器可根据设定打出流水字符；列如：00001~99999  可自由设定字符数量，如字符位数超出现有设定位数则报警提示，无法作业。若超出字符位数，多余的流水码可自动加入字母进行重新排版
11.打标完成后可以手动导出流水码Map，TXT或EXL格式。
12.若机台维修或保养导致有偏移现象，可以通过调试公共参数补偿所有，不需要单个程式调试
13.CCD具备可调聚焦功能，对同一机种的产品无须再次调焦或改变光源强度就能连续作业（解决方法:增加固定焦距点，其他产品根据产品厚度配置即可，不需要自动调整焦距）
[bookmark: _GoBack]14.软件不能出现卡机异常（解决方法：升级成最新软件）
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